JAEKJIAPAIIISA ITPO BIAIIOBIAHICTD

1. Papioo6nagnanns: GSM900/1800, UMTS, LTE (E-UTRA Band 3, Band 7) WI-FI (IEEE 802.11
(a/b/g/n/ac), Bluetooth (IEEE Std 802.15.1), ANT+ (SRD 2,4 I'T'u), NFC, WPT, GNSS.

(6upib, mun, Homep napmii yu cepiiiHuil Homep)

2. ToBapucTBo 3 oOMexxeHOI0 BigmomiganbHicTI0O «Camcynr Enextponike Ykpaina Kommnami» (Bysn. JIbBa
Toscroro, 6yn. 57, 01032, m. Kuis, Ykpaina; kog €JIPTIOY 36048094; ten. +380(44) 390-53-33)

(HatimenysanHa ma adpeca 6UpobOHUKA abo 1020 YNOBHOBANCEHO20 NPe)CMABHUKA,

3. Iz pexaapanisi BianoBinHOCTi BHAAHA Wi 0coOHCTY BiqnoBinaabHicTL BHPOOHHKA.

4. O6’exT Aekiapanii:

Has3ea obnaonanns: PapioTenedon cucTeM CTiIIbHAKOBOIO 3B’ A3KY;

Mooen»: SM-N970F/DS;

3apaonuii npucmpii: mogens EP-TA800;

Topeosenvna mapxka: SAMSUNG;

Bupobnux: «Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677,

Republic of Korea) / «Cameynr Enexkrponike Ko., JIta.» (129, Camcynr-po, Yenronr-ry, CyBoH-ci, I'yeoHri-no,

16677, Pecrrybnika Kopes);

Micye eupobruymea:

1. «Samsung Electronics Co., Ltd.» (#94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Gyeongbuk-Do, 730-350, Republic of
Korea) / «Camcynr Enexrtponike Ko., JIta.» (#94-1, Imcy-Jlour, I'ymi Citi, T'yenGyk-Jlo, 730-350,
Pecmy6nixa Kopes),

2. «Samsung Electronics Vietnam Co.Ltd.» (Yenphong 1-I.P, Yentrung Commune, Yenphong Dist., Bacninh
Province, Vietnam) / «Camcynr Enaexrponike B’ernam Ko., JIta.» (Yeuxonr 1-LITi, Yeurpaur KomroH,
VYenxonr [ict., baunnx [IpoBunn, B’erHam),

3. «Samsung Electronics Viet Nam Thai Nguyen» (Yen Binh Industrial park, Dong Tien Commune, Pho Yen
District, Thai Nguyen Province, Vietnam) / «Camcynr Enexkrtponike B’er Tnam Txai Hryen» (Yen Bunx
Inpactpian napk, Jlonr Tien, KomsioH, I1xo Yen ictpikt, Txai Exryen [Iposinie, B’etnam),

4. «Tianjin Samsung Telecom Technology Co., Ltd.» (No 9 WeiSi Road, Micro-Electronics Industrial Park,
Xiqing District, Tianjin, China) / «Tianmkin Camcynr Teaxom Texnosomxki Ko., JIta» (Ne 9 Beci Poan,
Mikpo-Enexrponikc Ingactpian ITapk, Kciksinr [ictpikt, Tianmkin, Kuraii),

5. «Samsung Electronics Huizhou Co., Ltd.» (516229, Chenjiang Town, Huizhou City, Guandong, China) /
«Camcynr Enexrponike Xyizxoy» (516229, Yenmxianr ToyHn, Xyizxoy Citi, ['yanmonr, Kurait);

6. «Samsung India Electronics Private Limited» (B-1, Sector 81 Phase II Noida 201 305 Uttar Pradesh India) /
«Camcynr Inpis Eaexrponike IlpiBat JlimiTen» (b-1, Cextop 81 ®aze II Hoiga 201 305 IOtrap Ilpagem
IHpmis).

Homep napmii abo cepiiinuii Homep: IPOAYKIisi BATOTOBJISETbCH cepiiiHo.

(i0enmucpikayis padioobnadnanus, axa Oae 3moey 3abe3nevumu 1020 NPOCMENCYBAHICMb; MOJCe GKIIOYAMU KONbOPOGe YimKe

300padicenHn y pasi nompebu 0ns idenmugikayii 3asHaveno2o padioobnaoHanms)

5. O6’extr pexnapaunii BimmoBimae BuMoraM «TexXHiYHOro perjaMeHTy pamooﬁnaanaﬂun», 3aTBEPIKEHOT0
nocranoBoo KaGinera MinicTpiB Ykpainu Big 24.05.2017p. Ne 355.

6. CranmapTu 3 Mepeniky HalliOHAJIbHMX CTaHAApTiB, 110 OyJiM 3acCTOCOBaHi, Ta iHIII CTaHAAPTH i TEXHiuHi
crierrdikaii, mo/10 SKUX AeKJIapyEThCS BiMOBIAHICTb:

3 be3neku (MyHkm 6 MeXHIYHO20 pe2nameHmy):

ACTY EN 60950-1:2015 (EN 60950-1:2006 A11:2009 A1:2010 A12:2011 AC:2011 A2:2013, IDT)

JACTY EN 50360:2007 (EN 50360:2001, IDT);

JCTY EN 50566:2015 (EN 50566:2013; AC:2014, IDT);

JACTY EN 62311:2014 (EN 62311:2008, IDT);

EN 50663:2017,

3 eeKmpoMazHimHol cymicHocmi (nyHkm 6 mexHiuHo20 pe2iamenmy).

s e e on e e

JICTY EN 301 489-1:2014 (EN 301 489-1 V1.9.2, IDT); Bina Ha 06AiK
JICTY ETSI EN 301 489-17:2008 (ETSI EN 301 489-17:2002, IDT); ﬂ TOB «OC «LICMB»»
JCTY ETSI EN 301 489-3:2009 (ETSI EN 301 489-3:2002, IDT); T -

JICTY EN 55032:2014 (EN 55032:2012, EN 55032:2012/AC:2013, IDT); s S0 2

Draft ETSI EN 301 489-19 V2.1.0 (2017-03);
Draft ETSI EN 301 489-52 V1.1.0 (2016-11);
EN 55035:2017 (17/11/2017),



eghexmugHe suxopucmanus padiowacmomnozo pecypcy (RyHkm 7 mexnHiuHo20 pe2iamenmy):
ACTY ETSI EN 301 511:2016 (ETSI EN 301 511:2015, IDT);
ACTY ETSI EN 300 328:2017 (ETSI EN 300 328:2016, IDT);
ACTY ETSI EN 300 330-2:2015 (ETSI EN 300 330-2:2010, IDT);
JACTY ETSI EN 300 440-2:2014 (ETSI EN 300 440-2:2010, IDT;
ACTY ETSI EN 301 893:2017 (ETSI EN 301 893:2017, IDT);
ACTY ETSI EN 301 908-2:2017 (ETSI EN 301 908-2:2017, IDT);
ETSI EN 301 908-1 V11.1.1 (2016-07);

ETSI EN 301 908-13 V11.1.2 (2017-07);

ETSI EN 303 413 V1.1.1 (2017-06);

Final draft ETSI EN 303 417 V1.1.1 (2017-06).

(i3 3a3nayennam ioenmugpikayiiinozo Homepa, éepcii ma damu eudanHs,)

7. Ilpu3Ha4eHuii opra 3 ouiHku BianosigHocTi OOB «Opzan cepmudixauii «Llenmp cepmudpixauii mamepianie
ma eupooie» (Ne UA.TR.032)
(HatiMeHysanns, idenmugbikayitinuii Homep 32i0HO 3 PeECMPOM NPUIHAYEHUX OP2AHIE)

BukoHaB po60TH 3 oyinku 6idnogionocmi 3a npouedyporo excnepmusu muny (Mooynv B)
(onuc guxoHanux Hum 0iil)

Ta BuJaB ceptudikat excrieptusu Tuimy Ne UA.032.CT.0376-19 Bix 31 siunns 2019 p.
(v paszi 3anyuenns npUHA4eHO20 Opeany 3 OYIHKU 8ION0GIOHOCMI).

8. lonatkoBa iHpopmaLis:
3miHa Bepcii mporpamMHOro 3a0esneuyeHHs, L0 3aCTOCOBYEThCS B pajioTene(oHax HEe BIUIMBAE HA TEXHiuHi
XapaKTEePUCTHKHU paaioobIaaHaHHS.

Ilinnucano Bix imeHi Ta 3a qopyuenHam Bin 03.08.2015 p. «Samsung Electronics Co., Ltd.» (129, Samsung-ro,
Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do, 16677, Republic of Korea/ Pecny6nika Kopes), ynoBHOBa)keHHM
npenctaBHUkoM B YkpaiHi TOB «Camcynr Enexrponikce Ykpaina Komnani»

M. KniB, Ykpaina 01 cepuns 2019 p.

(micye ma dama eudaui)
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